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Abstract (en)
Production of refractory metal plates platinized on one side comprises joining refractory metal plates back to back by interlocking; coating the free
surfaces with platinum by fused salt electrolysis; and separating the plates from each other. Preferred Features: The interlocking connection between
the plates is achieved by screwing or welding in the edge regions. The refractory metals are selected from Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W or their alloys.
The free surfaces of the plates are coated with platinum in a melt of sodium cyanide and potassium cyanide at 500-600 degrees C.

Abstract (de)
Die erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von einseitig platinierten Platten aus Refraktärmetallen, bei dem man Platten vorgegebener
Abmessung aus Refraktärmetall Rücken an Rücken formschlüssig dicht mit einander verbindet, diese mittels Schmelzelektrolyse auf ihren freien
Oberflächen mit Platin beschichtet und dann die Platten von einander trennt. Diese Platten können zu einseitig platinierten Streckmetallgittern
verarbeitet werden. Diese einseitig platinierten Platten aus Refraktärmetallen und die daraus gefertigten einseitig platinierten Streckmetallgitter
können sehr vorteilhaft als Anoden in elektrolytischen und galvanischen Prozessen eingesetzt werden. <IMAGE>
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